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1. Podstawowe parametry techniczne podzespotéw komputerowych
Do opisania, rozpoznawania i poréwnania podzespotéw zestawu komputerowego
stuzg parametry techniczne. Parametry techniczne charakteryzuja element za pomoca
okreslonych warto$ci podanych w jednostkach miary wtasciwej dla danej cechy
lub oznaczen producenta mowigcych o modelu, serii czy standardzie technicznym urza-
dzenia.

1.1. Jednostki miary stosowane w informatyce

Dzieki jednostkom miary mozna precyzyjnie i jednoznacznie okresla¢ proporcje
pomiedzy wieloma réznymi warto$ciami danej wielkosci lub cechy. W informatyce sto-
sowane s3 najczesciej nastepujace jednostki miary:

a) Bit [b] - podstawowa jednostka pamieci. Jest to najmniejsza ilo$¢ informacji po-
trzebna do okreslenia, ktory z dwdch réwnie prawdopodobnych stanéw przyjat uktad.
Bit przyjmuje warto$¢ 1 lub 0. Fizycznie uktady cyfrowe realizuja bity za pomocg dwéch
standw, zwykle za pomocg dwoch réznych napie¢. W urzadzeniach techniki kompute-
rowej wystepuje przy okresleniu takich parametréw jak pojemnos$¢ (wielko$¢) pamieci,
szybko$¢ (przepustowos$¢) transmisji oraz szeroko$ci szyn magistral (liczba réwnolegle
przesytanych bitéw). Szybkos$¢ transmisji danych okresla sie w bitach na sekunde [b/s].
Bit jest jednak za matg jednostka, aby wyznacza¢ pojemno$¢ wspéiczesnych pamieci
masowych. Dlatego postugujemy sie tzw. stowem bitowym, zwanym bajtem. Bajt [B]
zawiera 8 bitéw. Do opisywania wiekszych wartos$ci, np. pamieci, stosuje sie mnozniki.
0d 1998 roku stosowane sg mnozniki dziesietne i binarne. W tabeli 1.1 pokazano zalez-
nosci miedzy tymi mnoznikami. W parametrach technicznych w handlu jednak czesciej
spotyka sie mnozniki dziesietne. Dlatego tez okazuje sie, ze zakupiony dysk twardy,
w systemie komputerowym, rozpoznawany jest jako nieznacznie mniejszy.

Tabela 1.1 Poré6wnanie mnoznikéw dziesietnych i binarnych.

Mnoznik dziesiet- | Mnoznik binarny | Nazwa dziesietna Nazwa binarna
ny

1000 Bajtéw 1024 Bajty Kilobajt [KB] Kibibajt [KiB]

1000 KB 1024 KiB Megabajt [MB] Mebibajt [MiB]

1000 MB 1024 MiB Gigabajt [GB] Gibibajt [GiB]

1000 GB 1024 GiB Terabajt [TB] Tebibajt [TiB]

Zrédto wiasne.

b) Wolt [V] - jednostka napiecia. Charakteryzuje warto$¢ napiecia w urzadzeniach
techniki komputerowej. W zasilaczach awaryjnych wystepuje jako jednostka mocy po-
zornej - amperowolt [VA].

c) Wat [W] - jednostka mocy rzeczywistej stosowana w opisie zasilaczy kompute-
rowych i awaryjnych (UPS).

d) Herc [Hz] - jednostka czestotliwosci. Popularnie przyjmowana jako jednostka
szybkosci lub wydajnosci elementow takich jak mikroprocesor czy magistrala. Jednostka
ta okres$la jak szybko dane moga by¢ przesytane przez Sciezki magistrali. NajczeSciej ko-
rzysta sie z krotnosci tej jednostki (MHz - megaherc, GHz - gigaherc).

e) Predkos$¢ obrotowa - mierzona w obrotach na minute [obr./min.]. Jednostka
uzywana do opisu parametréw dyskow twardych.

f) Czas dostepu do danych mierzony jest w nanosekundach [ns]. Okresla $redni
czas potrzebny komputerowi do odnalezienia informacji zapisanych na nos$niku danych.



A doktadniej méwigc, czas miedzy wystaniem zgdania a otrzymaniem odpowiedzi w po-
staci danych.

1.2. Parametry techniczne podzespotlow komputera osobistego

Gtownym etapem prac przygotowujacych do montazu jest dobér odpowiednich
podzespotow zgodnych z zaplanowang specyfikacja zestawu komputerowego. Aby po-
prawnie rozpoznac i wybra¢ odpowiednie podzespoty, nalezy umiejetnie czytac ich opi-
sy parametrow technicznych. Pozwoli to na wtasciwe przygotowanie montazu z zacho-
waniem pelnej kompatybilnosci elementéw.

Plyta gléwna. Parametry charakteryzujace ptyte gtéwna to:
- model i nazwa producenta,
- format i ptyty gtéwnej,
- rodzaj chipsetu,
- architektura ptyty i rodzaje ztacz 1/0.

Format ptyty gtdwnej okresla jej wielko$¢, rozmieszczenie poszczeg6lnych elemen-
tow, gniazd i otworéw montazowych. Od formatu ptyty zalezy rodzaj zastosowanej obu-
dowy czy zasilacza. Do podstawowych formatéw zaliczamy: AT, ATX, ITX, DTX, BTX oraz
ich odmiany.

Architektura ptyty gtéwnej okre$la mozliwo$ci montazowe i modernizacyjne da-
nego zestawu komputerowego. Decyduje o tym ilo$¢ i rodzaje slotéw na karty rozsze-
rzen, ilos¢ i rodzaje kontroler6w pamieci masowej, wewnetrzne piny kontroleré6w USB
czy typ gniazda pod mikroprocesor.

Z¥acza 1/0 ustalajg mozliwosci podtaczenia urzadzen zewnetrznych do ptyty gtéw-
nej. Pozwalajg réwniez rozpozna¢, jakie moduty sg zintegrowane z ptyta gtéwna. Najcze-
$ciej na ptytach gtéwnych umieszczane sg ztacza:

- USB,

- RJ-45 (do sieci Lan),

- Mikro jack (wejScia/wyijScia karty dZwiekowej),
- SpDIF (optyczne),

- PS/2 (do klawiatury i myszy),

- IEEE 1394,

- HDMI lub VGA,

- COM,

- LPT.

[stotnym elementem architektury ptyty gtéwnej jest gniazdo procesora. Do wy-
miany informacji miedzy pamiecig operacyjng i chipsetem stuzg procesorowi wyprowa-
dzenia w postaci n6zek lub pinow. Kazdy typ obudowy procesora wymaga zastosowania
odpowiedniego gniazda. Powstato kilka odmian gniazd w zaleznosci od ksztattu obudo-
wy i ilo$ci pin6w mikroprocesora. Wszystkie obecnie uzywane gniazda sa konstrukcji
ZIF. Oznacza to, Ze montaz i wymiana procesora nie wymaga uzycia duzej sity. Wsrod
odmian gniazd procesora najczeSciej uzywane sg gniazda typu Socket AM2, AM3 dla
procesorow AMD oraz LGA 1155, 1156, 1366, 1567, BGA1288, PGA988 dla wielordze-
niowych procesorow firmy Intel.



Rysunek 1.1 Architektura przykladowej ptyty gléwnej.
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Zroédto: http://zsp5.krosno.pl/konkurswww/2011/kwolekd /podstrony/plytaglowna3.html

Chipset, jako najistotniejszy element ptyty gtéwnej, ma gtéwny wptyw na jej archi-

tekture i mozliwo$ci. Wérod producentéow chipsetow wyrodzniamy firmy: Intel, AMD,
Nvidia, VIA i SIS. Do najczeSciej stosowanych zaliczajg sie chipsety Intela. W tabeli 1.1
przedstawiono opis przyktadowych chipsetow tej firmy. Wybér ptyty gtéwnej z okreslo-
nym chipsetem decyduje np. o wspoéipracy z okreSlonym procesorem oraz o mozliwo-
$ciach architektury ptyty.

Tabela 1.2 Chipsety firmy Intel.

Oznaczenie Uklady Interfejs Funkcje
845 82845MCH HI8 (266 MB/s) |Ultra Ata 100, AGPx4, Pamie¢ SDRAM,
ICH2 PCI, USB 1.1, Fast Ethernet.
975X 82975X MCH |DMI (2GB/s) PCI-Ex16, DDR2 SDRAM 2 kanaty, PC],
ICH7R PCI-Ex1, USB 2.0, SATA RAID, HD au-
dio, 1Gb Ethernet.
X58 X58 IOH DMI (2GB/s) PCI-Ex16 2.0, DDR3 SDRAM 3 kanaty,
ICH10R USB 2.0, PCI-Ex1, SATA, HD audio,
1Gb Ethernet,
768 Intel Core Pro- | DMI (20GB/s) PCI-Ex16 2.0, DDR3 SDRAM, PCI-Ex1
cesor FDI 2.0, USB 2.0 Dual EHCI, zintegrowana
768 Express karta graficzna, HDMI, DVI, SATA.
Chipset eSATA, HD audio.

Zrédto: Montaz i eksploatacja komputeréw osobistych oraz urzadzen peryferyjnych.




Procesor. Parametrami opisujgcymi procesor sa:
- model, nazwa katalogowa,
- szybkos$¢, czyli czestotliwos¢ pracy zegara,
- rodzaj architektury mikroprocesora,
- typ obudowy,
- ilo$¢ pindw lub stykow taczacych z gniazdem lub typ gniazda,
- wielko$¢ pamieci Cache,
- ilo$¢ rdzeni,
- napiecie rdzeniail/O,
- zakres temperatur pracy,
- dodatkowe technologie,
- szeroko$¢ magistrali danych i rejestrow procesora,
- liczba tranzystordow.
W tabeli 1.3 przedstawiono zestawienie parametréw technicznych procesora Intel Core
i5-520M Processor.

Tabela 1.3 Parametry procesora Intel Core i5-520M Processor

Nazwa parametru Wartos¢ Nazwa parametru Wartos¢

Numer procesora i5-520M Zestaw instrukcji 64-bit

Liczba rdzeni 2 Rozszerzony zestaw | SSE4.1, SSE4.2
instrukcji

Liczba watkéw 4 Typ obudowy rPGA, BGA

Szybkos$¢ zegara 2.4 GHz Rozmiar ptytki pét- | 81 mm?
przewodnikowej

Maks. czestotliwo$¢ turbo | 2.933 GHz | Liczba tranzystoréw | 382 miliony
ptytki potprzewod-
nikowej

Pamie¢ Cache 3 MB Obstugiwane gniaz- | BGA1288, PGA988
da

Zrédto: http://ark.intel.com/pl/products/47341/Intel-Core-i5-520M-Processor-3M-Cache-
2_40-GHz

Dysk twardy. Do parametréow dyskow zaliczamy:

- Pojemnos¢, czyli ilo$¢ przechowywanych danych. Obecnie dyski twarde maja po-
jemnos¢ od 120 GB do 2 TB.

- Predkos¢ przesytu danych, czyli miara okreslajagca predkos¢, z jaka dane sg prze-
sylane z talerza do elektroniki dysku. Strefowa budowa okragtego talerza i stata
predkos¢ obrotowa wptywaja na fakt, ze dane ze Sciezki wewnetrznej sg wolniej
odczytywane, niz ze $ciezek znajdujacych sie na obrzezu. Najlepsza metod3 jest
podanie Sredniej z pomiar6w wewnetrznych i zewnetrznych $ciezek. Dobry dysk
uzyskuje wewnetrzng Srednig predkos¢ przesytu rzedu 90 MB/s. Sami mozemy
oceni¢, jak to sie ma do mozliwos$ci na przyktad interfejsu SATA Il pozwalajacego
na transfer z predkoscig 300 MB/s.

- Sredni czas dostepu do danych w nanosekundach.

- Predko$¢ obrotowa dysku. Wszystkie dyski twarde majg statag predkos¢ obroto-
wa. Obecnie spotka¢ mozemy dyski o predkosci obrotowej 3600, 4200, 5400,
7200, 10 000, 15 000 obr./min. Zwiekszanie predkosci obrotowej jest najszybsza
metoda poprawy wydajnosSci napedu, poniewaz im szybciej obracajg sie talerze
pod gtowicg, tym szybciej moga by¢ odczytywane dane z powierzchni.



Wielko$¢ bufora pamieci. Bufor jest to szybka pamie¢ DRAM (cache), ktéra prze-
chowuje najczesciej odczytywane dane z dysku i dzieki temu wptywa na zwiek-
szenie predkosci zewnetrznego przesytu danych. Wielkos¢ bufora we wspdtcze-
snych dyskach twardych wynosi od 1 do 32 MB.

Rodzaj interfejsu - jest tgcznikiem miedzy ptyta a dyskiem twardym. Obecnie
uzywane s3 interfejsy typu: ATA, SCSI oraz SATA.

Napedy optyczne. Przy napedach optycznych musimy zwroci¢ uwage na nastepujace
parametry:

Predkos¢ obrotowa w obr./min.

Predkos$¢ przesytu okreslajgca czas, w jakim naped pobiera dane z no$nika i wy-
syta do interfejsu. Napedy CD otrzymuja oznaczenia x1, X2,.., x50, x56. Oznacze-
nie x1 informuje, Ze naped CAV jest w stanie uzyska¢ przepustowos$¢ okoto 154
KB/s. Kolejne oznaczenia x2, x3, x50 sg zwielokrotnieniem podstawowej predko-
$ci. Napedy DVD oznaczone s3 x1, x2,.., x16, gdzie x1 umozliwia transfer okoto
1,4 MB/s, a kolejne oznaczenia x2, x16 sg zwielokrotnieniem podstawowej pred-
kosci.

Sredni czas dostepu.

Funkcjonalno$¢. Wiekszo$¢ sprzedawanych dzisiaj napedéw optycznych ma
funkcje nagrywania ptyt CD/DVD R i RW. Producentom bardziej optaca sie wypo-
sazac¢ napedy we wszystkie dostepne funkgcje.

Buforowanie. Podobnie jak w przypadku dyskéw twardych, napedy optyczne ma-
ja bufory w postaci pamieci DRAM. Pozwalajg one na przechowywanie najczesciej
odczytywanych danych, co przyspiesza transfer miedzy napedem a ptyta gtéwna.
Interfejs. Najczesciej sprzedawane sg napedy przeznaczone do wspotpracy z in-
terfejsem SATA.

Pamie¢ operacyjna. Pamiec operacyjna oferowana jest w postaci modutéw pamieci.
Do najwazniejszych parametréw modutéw pamieci RAM zaliczamy:

Rodzaj modutu. Mozemy spotkac trzy odmiany modutéw: SIMM, DIMM i RIMM.
[lo$¢ stykdw na zlgczu grzebieniowym pamieci. Liczba ta moze sie zawierac od 30
(8 bitowe moduty SIMM) do 326 (RIMM 6400).

Szeroko$¢ magistrali pamieci wyrazona w bitach. Starsze pamieci majg 8 bitowg
magistrale, najnowsze 64 bity.

Napiecie zasilania.

Czestotliwos$¢ magistrali ptyty gtéwnej, z ktdrg pamie¢ wspotpracuje.

Pojemnos$¢ modutu.

Funkcje dodatkowe, np. mozliwo$¢ rownolegtej pracy parami lub tréjkami.

Karta graficzna. Karta graficzna ze wzgledu na swoja istotng role w komputerach mul-
timedialnych i domowych oraz duza iloScig dodatkowych funkcji moze posiadac rozbu-
dowane parametry, ktére sg istotne np. dla poréwnania kilku modeli. Do najistotniej-
szych zaliczamy:

Rodzaj slotu taczacego karte z magistralg ptyty gtdwnej i mostkiem péinocnym.
Najczesciej wykorzystywane rodzaje ztacz to AGP i PCI-Express x16.

Obstuga technologii Microsoft DirectX.

Dodatkowe funkcje: faczenie kart, klonowanie obrazu, wygtadzanie krawedzi, HD
iinne.

Pojemnos¢ i rodzaj wewnetrznej pamieci operacyjnej np. GDDR3/DDR3/DDR2.



- Producent procesora graficznego (NVIDIA, ATI) i jego model.

- Czestotliwo$¢ pracy procesora graficznego (np. 650 MHz).

- Szeroko$¢ magistrali pamieci (128bit, 256 bit itd.).

- Czestotliwos$¢ pracy pamieci w grafice 3D (np. 1800MHz).

- Czestotliwos$¢ pracy uktadu RAMDAC (konwerter C/A). Odpowiedzialny za gene-
rowanie sygnatu analogowego.

- Rodzaje ztacz I/0 (HDM], DVI, D-SUB, S-VIDEO).

Urzadzenia wskazujgce. Najwazniejszymi parametrami klawiatury s3: jej typ oraz ro-
dzaj interfejsu taczacego ja z jednostka centralng. W myszy komputerowej dodatkowo
istotna jest technologia odczytu ruch: mechaniczna czy optyczna.

Monitor. W uzyciu sg dwie technologie budowy monitorow: CRT i LCD. Ze wzgledu
na przestarzata technologie i brak mozliwo$ci zakupu monitoré6w CRT omawiane beda
parametry monitoréw LCD. Zaliczamy do nich:

- Rodzaj matrycy. Stosowane sg matryce TN, PVA, MVA, ISP/S-ISP. Matryce TN
charakteryzuja sie niskg ceng i niskim czasem reakcji matrycy. Matryce PVA, MVA
najlepiej odwzorowuja kolory, maja duzy kat widzenia. Matryce ISP/S-ISP tacza
cechy poprzednich.

- Czas reakcji matrycy podawany w milisekundach.

- Kontrast obrazu (np. 5000:1).

- Jasno$¢ panelu LCD. Wiekszo$¢ sprzedawanych monitoré6w ma jasnos¢ ok. 250-
300 nitow.

- Odswiezanie obrazu. Najcze$ciej wynosi ona 75 Hz. Parametr ten w monitorach
LCD nie jest tak istotny jak w CRT.

- Rodzaj ztacz (HDMI, DVI, D-Sub).

- Inne funkgcje, takie jak: dekoder DVBT, wejScie USB, okulary 3D.

Zasilacz i obudowa

Jedynymi istotnymi parametrami dotyczacymi obudowy s3: typ obudowy i okreslenie
formatow ptyt glownych, jakie mozna w niej instalowac. Do celow przygotowania mon-
tazu przydatna moze by¢ informacja dotyczaca ilo$ci prowadnic na poszczeg6lne napedy
oraz funkcje sygnalizacyjne na przednim panelu.

DuzZo wiecej parametrow dotyczy zasilacza komputerowego. S3 nimi:

- Zgodno$¢ z normami ATX.

- Zakres napiec¢ wejsciowych w woltach. Okresla, w jakim zakresie napiec¢ zasilacz
jest w stanie generowac sygnat wyjSciowy.

- Catkowita moc wyjsciowa (szczytowa) w watach.

- Nominalna moc wyjsciowa (ciggta) w watach. Moc zasilacza, w ktérej bierze sie
pod uwage ograniczenia obcigzeniowe linii 3,3 i 5 V wptywajace na catg charak-
terystyke zasilacza. Nie znajac jej wartosci, mozna przyja¢, iz jest to okoto 80%
catkowitej mocy wyjsciowe;j.

- Sprawnos$¢ energetyczna w procentach [%]. Parametr oblicza sie jako stosunek
mocy pradu statego na wyjsciu do mocy pobranej na wejsciu. Im wyzsza spraw-
nos$¢ energetyczna zasilacza, tym mniejsze straty energii oraz mniejsza emisja
ciepta.

- Poziom hatasu w decybelach [dB].



1.3. Parametry uzytkowe

Parametry techniczne okre$laja peing charakterystyke techniczng urzadzen tech-

niki komputerowej. Ich kompatybilnos$¢, wydajnos¢, szybkos¢ pracy itp. Dla uzytkowni-
ka, czy firmy montujacej zestaw komputerowy, istotne sg rowniez inne parametry, ktére
moga wptywac na koszt podzespotéw czy tatwos¢ obstugi.

Do najistotniejszych parametréw uzytkowych podzespotéw komputerowych nalezy
wymienic¢:

2.

Rodzaj opakowania handlowego. W sklepach widzimy sprzet komputerowy w ko-
lorowych, wysokiej jako$ci wykonania, pudetkach. Maja one za zadanie jak naj-
lepsze zaprezentowanie produktu. Takie opakowanie nosi nazwe BOX. W firmach
montujacych zestawy komputerowe w celu zmniejszenia ceny podzespotu korzy-
sta sie z opakowan typu OEM lub Bulk. OEM to najcze$ciej szare lub biate pudetko
bez nadruku zawierajgce pelnowartosciowy element. Bulk natomiast to podze-
spot zapakowany tylko w folie antystatyczna.

Okres gwarancji. To jeden z najwazniejszych parametréw uzytkowych. Standar-
dowo okres gwarancji wynosi od 12 do 24 miesiecy. S3 jednak podzespoty posia-
dajace inny okres gwarancji, np. 3 miesigce (baterie) lub nawet wieczysta gwa-
rancje (niektdre modele modutéw pamieci operacyjnej).

Cena podzespotu. Niekiedy decyduje o wyborze konfiguracji zestawu kompute-
rowego.

Zywotno$¢ podzespotu. Ten parametr podaje sie przy np. dyskach twardych
w liczbie godzin pracy. Pozwala to na planowanie modernizacji macierzy dysko-
wych w serwerach.

Koszty eksploatacji. Pozwalajg na okreslenie kosztu catkowitego uzywania urza-
dzenia z uwzglednieniem wydajnosci i ceny materiatéw eksploatacyjnych. Jest
to bardzo istotny parametr przy drukarkach komputerowych.

Oznaczenia katalogowe (handlowe) podzespotow komputerowych

Oznaczenia podzespotéw komputerowych mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

katalogowe (oznaczenia producenta),
magazynowe (indeksy magazynowe w bazach danych dystrybutoréw sprzetu),
handlowe (popularne).

Oznaczenia katalogowe podzespotow i urzadzen komputerowych sg tak zapisane,

aby mozna byto odnaleZ¢ ich specyfikacje na stronach producenta oraz rozpoznac pod-
stawowe ich parametry techniczne. Na rysunku 1.2 wida¢ przyktad petnej nazwy katalo-
gowej procesora z obja$nieniami producenta.

Rysunek 1.2 Charakterystyka nazwy katalogowej Procesora Intel i7.

{Intel“” Core™ } Drocessor
B:;nd B Ind GI SKUNI P{:d Li
Mo(:ifief Indi::toc D‘gl:;'s‘e % Sﬁftnvzme

Zrédto: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html

Oznaczenia magazynowe majg za zadanie uporzadkowanie logistyki dystrybutora

lub sklepu komputerowego. Popularnie nazywane indeksem lub symbolem pozwalaja
nie tylko rozr6zni¢ rodzaj podzespotu, ale réwniez partie dostawy czy inne cechy.
W tabeli 1.3 pokazano przyktad oznaczen magazynowych z symbolem towaru.
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Tabela 1.4 Przyklad oznaczen magazynowych z symbolem towaru.

Symbol Nazwa handlowa Oznaczenie producenta
NOASHDEEZ010 BD ROM ASUS SBW- SBW-06D2X-U/BLK/G/AS
06D2X-U BOX slim zewn.
USB

Zrédto: www.incom.pl

Nazwa handlowa jest zazwyczaj skrétem najistotniejszych parametréw technicz-
nych i nazwg producenta sprzetu komputerowego. Przyktad takiego oznaczenia pokazu-
je tabela 1.4.

Objasnienie nazwy handlowej
BD - Bluray disk
ROM - okreslenie funkcji braku zapisu: Read-Only Memory - pamie¢ tylko do
odczytu
ASUS - nazwa firmy
SBW-06D2X-U - oznaczenie linii parametréw i funkcjonalnosci produktu
BOX - edycja pudetkowa
slim zewn. - okre$lenie gabarytow/wtasciwosci fizycznych
USB - okreSlenie zigcza transmisji danych urzadzenia

3. Oznaczenia i symbole podzespotéw komputerowych stosowane w doku-
mentacji technicznej i tabliczkach znamionowych urzadzen

W dokumentacji podzespotéw komputerowych, lub na naklejkach czy tabliczkach
znamionowych, mozna znalez¢ symbole, piktogramy i rysunki pozwalajace na rozpo-
znanie ztacz czy urzadzen lub dokonanie wtasciwej instalacji i konfiguracji sprzetu.

W tabeli 1.5 przedstawiono symbole, ktére maja za zadanie pomoc w rozpoznaniu
wilasciwego ztacza I/0. W informatyce stosuje sie takie oznaczenia ze wzgledu na matg
ilo$¢ miejsca na opisy elemento6w na obudowach urzadzen.

Tabela 1.5 Symbole i piktogramy zlacz 1/0.

Nazwa zlacza Symbol Kolor zlacza

Port (magistrala) USB ._%, nieokreslony

Port (magistrala) IEEE 1394 2 & nieokreslony

(FireWire, iLink) 9

ZYacza PS/2 zielony - mysz

fioletowy - klawiatura

Gy

Port rownolegty LPT E magenta
=]

Port szeregowy COM lo]le]| niebieski

ZYacze sieciowe RJ-45 H nieokres$lony

Gniazdo VGA D-SUB | H niebieski

Gniazdo HDMI Homi nieokreslony



http://www.incom.pl/

Gniazdo DVI Il biaty
Wyjscie stereo karty dzwie- zielony
kowej

Wejscie liniowe karty dZwie- niebieski
kowej

Wejscie monofoniczne mi- o rézowy
krofonowe karty dZwiekowej \

ZYacze podczerwieni b )>> nieokreslony

Game port 1 ! zotty

Ztacze modemu RJ-11 nieokreslony
ool

Ztacze S-Video zotty /czarny

Gniazdo optyczne SPDIF OPTICAL nieokreslony

Zrédto: Montaz i eksploatacja komputeréw osobistych oraz urzadzen peryferyjnych. Helion
2012

Na podzespotach nanoszone s3 tez informacje dotyczace jego montazu lub konfi-
guracji. Na rysunku 1.3 przedstawiono fragment naklejki dysku twardego, gdzie rozry-
sowano sposob konfiguracji pinéw na tylnym panelu oraz rozktad ziacz.

Rysunek 1.3 Naklejka na dysku twardym. ' )
VBEENY YO BION THAN

3
RoHS X4 9 ol
@comp“m AR X429 2007.03
5.4 X
10

2k BRETHF) 012231

Power SATA Inteace
Connector Connector

g
@ =[E)| SATA 156 mode
N’

wr S-ATA Controller or motherboard cannot support S-ATA 3.
nge jumper pin setting with reference to the above picture.

mll.
Zrodto: http://www.komputerswiat.pl/poradniki/sprzet/dyski-twarde /2008/11
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Rysunek 1.4 przedstawia oznakowanie zasilacza komputerowego. Wida¢ tu wy-
raznie tabelke z parametrami technicznymi oraz symbole CE (oznaczajacym, Zze produkt
speinia wymagania Unii Europejskiej) oraz innych standardéw bezpieczenstwa i jakosci.
Jest tez symbol (przekreslony kosz) ostrzegajacy przed niewtasciwym wyrzucaniem za-
silacza do odpadow mieszanych.

Na tego typu naklejkach znajdziemy informacje o parametrach wejsciowych zasi-
lania urzadzenia oraz informacje handlowe.

Rysunek 1.4 Naklejka na zasilaczu komputerowym.

MODEL:CFT-560-A128

Zrédto whasne.

Wszystkie zamieszczone przykitady wskazujg na to, Ze wiele istotnych informacji
umieszczane jest na samych podzespotach w postaci naklejek i tabliczek znamionowych.

4. Kompatybilnos¢ urzadzen i podzespolow komputerowych przygotowanych do
montazu
Bardzo istotng czynnoScig przed montazem jest sprawdzenie czy wybrana konfi-
guracja posiada kompatybilne podzespoty. Zaleca sie miedzy innymi sprawdzenie:
- czy podzespoty posiadajgq parametry zgodne z zaméwieniem lub dowodem zaku-
pu,
- czy na naklejkach lub tabliczkach znamionowych sg wiasciwe wartos$ci parame-
tréw,
- czy podzespoty majg znak CE,
- czy parametry poszczego6lnych podzespotow s3 zgodne.
Pozwoli to na spokojne i profesjonalne przeprowadzenie montazu.

5. Dodatkowe informacje umieszczane na podzespotach komputerowych
Do szeregu informacji umieszczonych bezposrednio na podzespotach zaliczy¢ mozna:
- plomby gwarancyjne (stickery),
- znaki towarowe,
- oznaczenia marek i producentéw,
- naklejki homologacyjne.

W tabeli 1.6 przedstawiono przyktady takich oznaczen naklejanych na obudowach pod-
zespolow lub jednostce centralne;j.
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Tabela 1.6 Rodzaje oznaczen na podzespotach.

Znak towarowy Intel® Core™ i7 Processor
Extreme Edition

( |nte| inside"”

M
| CORE'iZ

Plomba gwarancyjna

Oznaczenia marketingowe (marek, produ-
centow)

Zrédto: www.asus.com, www.intel.pl, zrédto wtasne.
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